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ABSTRAK

RANCANG BANGUN SISTEM PENGISIAN GULA DAN SEALER
KEMASAN BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO MEGA 2560

Andrean Wisnu Nugroho
Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Dalam tugas akhir ini dibuat sebuah alat pengisian dan pengepressan
kemasan unutuk menunjang kualitas gula yang bisa bersaing dipasaran. untuk
menjaga kualitas gula yang sudah diolah menjadi gula berkualitas tinggi perlu
dilakukan pengemasan secara baik. Pengemasan biasanya masih dilakukan secara
manual yang dilakukan oleh mesin sering kali menggunakan konversi berat ke
volume, namun dengan konversi volume ke berat sangat tidak efisien. sehingga
lebih efisien menggunakan timbangan alat ukur. Kemasan yang paling umum
digunakan untuk industri rumah tangga adalah plastik. Plastik banyak digunakan
untuk kemasan makanan karena dianggap lebih praktis dan tahan lama. Namun
yang terlihat adalah bahwa proses pengemasan produk industri rumah tangga
populer masih menggunakan teknik manual yaitu menggunakan tenaga manusia.
Tujuan perancangan alat ini adalah memanfaaatkan sistem otomasi agar proses
produksi menjadi lebih efisien. perancangan alat ini menggunakan Arduino Mega
2560 sebagai mikrokontroller, Servo MG995 sebagai aktuator, Solenoid Valve dan
Silinder Pneumatik sebagai pengepres, Sensor Thermocouple Tipe K sebagai sensor
suhu, Sensor /nfrared sebagai pendeteksi kemasan dan Sensor Loadcell sebagai
pengukur berat gula pada kemasan. Pada pengujian ini menggunakan kemasan
plastik sebagai pembungkus. hasil pengujian alat ini dengan memanaskan pemanas
terlebih dahulu. apabila suhu sudah sesuai yang diinginkan maka alat sudah siap
untuk melakukan pengisian dan pengepresan.

Kata Kunci : Arduino Mega 2560, Sensor Infrared, Sensor Loadcell, Sensor
Thermocouple Tipe K, Solenoid Valve
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ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A SUGAR FILLING AND
PACKAGING SEALER SYSTEM BASED ON ARDUINO MEGA 2560
MICROCONTROLLER

Andrean Wisnu Nugroho
Automation Engineering Technology, Vocational College, Diponegoro University

In this final project, a packaging filling and pressing tool are developed to
support the quality of sugar that can compete in the market. Proper packaging is
crucial to maintain the quality of processed high-quality sugar. Packaging is often
done manually, with machines frequently using weight-to-volume conversion;
however, volume-to-weight conversion is highly inefficient. Hence, using a
weighing measuring instrument is more efficient. The most common packaging
material used in household industries is plastic, chosen for its convenience and
durability in food packaging. However, the prevalent packaging process in popular
household industries still relies on manual techniques involving human labor. The
aim of designing this tool is to implement automation for enhanced production
efficiency. The design employs the Arduino Mega 2560 as the microcontroller,
Servo MG995 as the actuator, Solenoid Valve and Pneumatic Cylinder for pressing,
Thermocouple Type K Sensor for temperature measurement, Infrared Sensor for
package detection, and Load Cell Sensor for measuring sugar weight in the
packaging. Testing involves using plastic packaging material. The tool is tested by
preheating the heater, once the desired temperature is achieved, the tool is ready
for filling and pressing.

Keywords : Arduino Mega 2560, Sensor Infrared, Sensor Loadcell, Sensor
Thermocouple Tipe K, Solenoid Valve
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